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專利侵權技術分析簡表之說明與範例 

111.11.8 

【說明】 

本簡表僅是臚列比對系爭專利與被控侵權物（系爭產品）之技術

特徵差異；至是否落入專利權範圍，仍須進一步判斷文義、均等、禁

反言等。 

 

【範例一】 

填表注意事項： 

1、主張數項請求項受侵害時，應逐項填列。 

2、比對結果「相同」或「不同」係指文義讀取與否。如比對結果

為「不同」而主張均等侵權時，請於不同處以劃底線標示，詳

細理由可載於書狀或表格下方。 

編號 系爭專利請求項 1 系爭產品 
比對 

結果 

1A 
一種無線射頻辨識電子

標籤結構，包括： 

一種黏貼於車輛擋風玻璃

之 ETC標籤，包括： 相同 

1B 

一表面層，具有一第一

表面及一第二表面，且

互為相對面； 

一表面層，具有第一表面

以及第二表面，且互為相

對面； 
相同 

1C 
一印刷天線，位於該表

面層的第一表面上； 

一印刷天線，位於該表面

層之第一表面上； 相同 

1D 

一無線射頻晶片，位於

該第一表面上，並電氣

連接至該印刷天線，以

形成一無線射頻辨識裝

一無線射頻晶片，位於所

撕下之表面層第一表面

上，該無線射頻晶片電性

連接至該印刷天線形成一

相同 
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置； 無線射頻辨識裝置； 

1E 
一接著層，係覆蓋該第

一表面及該印刷天線； 

一黏膠層，係覆蓋該第一

表面及該印刷天線； 相同 

1F 
一離型層，位於該接著

層上。 

一離型紙，位於該黏膠層

上。 相同 

 

編號 系爭專利請求項 10 系爭產品 
比對 

結果 

10A 
一種無線射頻辨識電子

標籤結構，包括： 

一種黏貼於車輛擋風玻璃

之 ETC標籤，包括： 相同 

10B 

一表面層，具有一第一

表面及一第二表面，且

互為相對面； 

一表面層，具有第一表面

以及第二表面，且互為相

對面； 
相同 

10C 
一印刷天線，位於該表

面層的第一表面上； 

一印刷天線，位於該表面

層之第一表面上； 相同 

10D 一無線射頻晶片，… 一無線射頻晶片，… 相同 

10E 

一接著層，係覆蓋該第

一表面、該印刷天線及

該無線射頻晶片； 

一黏膠層，係覆蓋該第一

表面及該印刷天線； 不同 

10F 
一離型層，位於該接著

層上。 

一離型紙，位於該黏膠層

上。 相同 

 

【範例二】 

填表注意事項： 

1、如系爭產品眾多或分析文字過多時，可改以簡表方式呈現。例



 

3 
 

如「○」表示比對結果「相同」，「」表示「不同」。 

2、具體理由仍需載於書狀或表格下方。 

編號 系爭專利請求項 1 
系爭 

產品 1 

系爭 

產品 2 

系爭 

產品 3 

1A 
一種移除失效型無線射頻

辨識電子標籤結構，包括： 
○ ○ ○ 

1B 

一表面層，具有一第一表

面及一第二表面，且互為

相對面； 

○ ○ ○ 

1C 
一印刷天線，位於該表面

層的第一表面上； 
○ ○ ○ 

1D 

一無線射頻晶片，位於該

第一表面上，並電氣連接

至該印刷天線，以形成一

無線射頻辨識裝置； 

○ ○ ○ 

1E 
一接著層，係覆蓋該第一

表面及該印刷天線； 
 ○  

1F 
一離型層，位於該接著層

上。 
○ ○ ○ 

一、編號 1A：系爭產品 1、2、3雖型號不同，但均為… 

二、編號 1B：… 


